
博敏电子股份有限公司 BOMIN ELECTRONICS CO., LTD 

出 货 检 验 报 告 
(Outgoing Inspection Report) 

一、 外观检查(Surface Inspection) 

客户代号(Customer code)：0044 

客 户 物 料 号 （ P/N ） ：

300100170000104 

生产编号（SANTIS CODE）：A02E061234B0

周年、标记(Datecode/Mark):2030 

层  数(Layers):  2 

产 品 型 号 ：

A30-ANTENNA-V05-PCB-20191209 

检验数(InspectedQty’s):188PCS 

  检  验  内  容  (Inspection  Item) 判断(Judgement) 

孔 
 (Hole) 

□孔塞(Hole Pluged) □孔内无铜(Void Hole) □爆孔(Hole broken) 
□孔内露铜(exposure cu in hole)  □灰孔、黑孔 (Non-plating)  
□ 孔化不良(poor hole treatment) □孔大( Hole bigger) 
□孔小(Hole smaller)  □擦花(Scratch)       

ACC 

线  路 
(Pattern) 

□针孔(Pin Hole) □缺口(Nicks)    □线路穿孔(Sand Hole) 
□断线(Open)    □连线 (lines connected)   
□幼线(Conductor width reduction)  □修补不良(Poor Repairs) 

ACC 

镀/涂层方式 
(Plating/Coating 

fashions) 

□有铅喷锡(HAL)      □沉金(Immersion Gold)  □镀金(Plating gold) 

□镀锡 (Plating Tin) □OSP      □无铅喷锡(Lead free HAL)  

□环保产品(GP Product)（Meet Rohs standard）） 
ACC 

镀/涂层要求

(Plating/Coating 

requirements) 

□表面光滑(Surface Smooth)   □涂层不均匀(non uniform)  

□粗糙(Roughness)          □孔壁光滑(Hole Smooth) 
 

镀色要求       

(the plated color) 

沉镍、金 
(Immersion gold) 

□颜色均匀(Color uniform)  
□阴阳色(discolor) 

ACC 

镀金(Plating gold) 
□颜色均匀(Color uniform)  
□无氧化(Non oxidization)   
□轻微氧化(small Oxidization) 

 

金 手 指(Gold 
Finger) 

□有(Yes) □无(No)     
镍金厚是否满足客户要求 Ni/Gold thickness meet requirements  

□是(YES) □否(NO) 
 

字 符 
(Legend) 

□清晰(complete)       □模糊(No legible) □可辩认(legible) 

□单面(Single-side)   □双面(Double sided) ACC

测  试(Test) 
□ET(Dedicate/Universal Open/short Test) 
□飞测 (Flying Probe Test)   □AOI 测试 

ACC 

二、性能检测(Characteristic Inspection) 

检 测 项 目(Item) 
要 求 值
(Request) 

抽查数量

(Qty’s)
实  际   值(Actual value) 

判   断
Judgement

板材供应商(CCL Supplier) 生益 3 生益 生益 生益 ACC 

类  别(CCL Sorts) FR-4 3 FR-4 FR-4 FR-4 ACC 

板 厚(Board Thickness) 1.0±0.1mm 3 1.019mm 1.025mm 1.022mm ACC 

翘曲度(Twist&Bow) ≤0.75% 3 0.35% 0.35% 0.35% ACC 

面铜(Copper ) ≥33.4um 3 42.4um 42.4um 42.4um ACC 

最小线宽(Min Line Width) 0.15mm±20% 3 0.15mm 0.15mm 0.15mm ACC 

Pb



博敏电子股份有限公司 BOMIN ELECTRONIC CO., LTD

最小环宽(Min Ring ) ≥0.15mm 3 0.16mm 0.16mm 0.16mm ACC

阻焊对准度(S/M Aligned) ≤0.10mm 3 0.06mm 0.05mm 0.05mm ACC

周年、标记(Datecode/Mark) 2030 3 2030 2030 2030 ACC

孔 内 铜 厚 
(Hole copper Thickness) 

≥20um 3 27um 27um 27um ACC

□金层厚度(Au thickness) 
□锡厚(Tin thickness) 

0.0381-0.075um 3 0.047um 0.052um 0.053um ACC

甩 金 手 指(Peel off G/F) / / / / / / 

阻焊型号(The model of S/M) 
H-9100  
8G01 

3
H-9100  
8G01 

H-9100  
8G01 

H-9100  
8G01 

ACC

阻焊颜色(The color of S/M) 

□绿色 green 
□黄色 yellow 
□黑色 black 
□杂色 other

3

□绿色 green 
□黄色 yellow
□黑色 black 
□杂色 other

□绿色 green 
□黄色 yellow 
□黑色 black 
□杂色 other 

□绿色 green 
□黄色yellow
□黑色 black 
□杂色 other

ACC

阻焊胶带测试(3M Tape Test) NO PeeLing 3 NO PeeLing NO PeeLing NO PeeLing ACC

字符油型号 
(The Model of Legend) 

阪桥 
RM-800W-2 

3
阪桥 

RM-800W-2 
阪桥 

RM-800W-2 
阪桥 

RM-800W-2 
ACC

字符颜色 
(the color of  legend) 

白色 white 3 白色 white 白色 white 白色 white ACC

字符胶带测试 
 (3M Tape Test) 

NO PeeLing 3 NO PeeLing NO PeeLing NO PeeLing ACC

金手指斜边(G/F Beveling) / / / / / / 

可焊性试验 
(Solderability Test) 

260℃±5℃ 3 263℃ 262℃ 263℃ 

Refer 

to 

attache

三、外形尺寸(Outline Dimension)  (单位：mm)  

序号 
(No) 

要求尺寸(公差) 
Request dimension (tolerance) 

Actual Dimension(实际尺寸) 
Judgement 

(判断) 

1 141.60±0.10 141.60 141.61 141.62 ACC 

2 96.80 ±0.10 96.79 96.80 96.81 ACC 

3 70.00 ±0.10 70.05 70.06 70.07 ACC 

4 40.00 ±0.10 40.02 40.03 40.04 ACC 

 

四、V-cut 余厚 (单位：mm)  

序号 
(No) 

要求尺寸(公差) 
Request dimension (tolerance) 

Actual Dimension(实际尺寸) 
Judgement

(判断) 

      

      

      



五、孔径及 SOLT 槽的尺寸(the Size of Hole & Slot (单位：mm) 

序号 
No 

要求尺寸(公差) 
Request dimension 
(tolerance) 

Actual Dimension(实际尺寸) 
Judgement 

(判断) 

A 0.355 PTH / / / 过孔 

B 0.254 PTH / / / 过孔 

C 3.000±0.050 NPTH 3.00 3.01 3.00 ACC 

D 0.500±0.050 NPTH 0.50 0.51 0.50 ACC 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

检验员(Inspected by)：V10#                       批准(Approved by)：李大雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



博敏电子股份有限公司 BOMIN ELECTRONIC CO., LTD 

可 焊 性 试 验 报 告 

(Solderability Test Report) 
厂内料号(BM P/N) 客户料号(Customer P/N) 客户(Customer) 

A02E061234B0 300100170000104 0044 

镀/涂层方式 
(Plating/Coating fashions) 

□有铅喷锡(HAL)      □沉金(Immersion Gold)  □镀金(Plating gold) 

□镀锡 (Plating Tin) □OSP      □无铅喷锡(Lead free HAL)  

□环保产品(GP Product)（Meet Rohs standard）） 

试验设备 

(Test Instrument) 

锡炉( Tin Oven) 

温度(Temperature) 260℃±5℃ 时间(Time) 4 秒±1 秒 

检查内容(Contents) 检查结果(Results) 

1．浸润 Wettability ACC 

2．爆孔 Hole Breaken ACC 

3．阻焊起泡 Solder mask blister ACC 

4．铜皮起泡 Copper-cold blister ACC 

5．翘曲度 Warp-twist ACC 

6．基材状况 Status of  CCL ACC 

备注(Remark) 

结论 

(Result) 

经浸锡后板面目检上锡饱满、无爆孔、无阻焊、字符脱落现象。 

              □ACC               □REJ           □UAI 

检查员 Inspected by ：江苑媚                            日期 Date：2020-07-31 

审  核 Checked by ：李大雄                            日期 Date：2020-07-31 

  



博敏电子股份有限公司 BOMIN ELECTRONIC CO., LTD 

热 冲 击 试 验 报 告 

(Thermal shock test report) 
厂内料号(BM P/N) 客户料号(Customer P/N) 客户(Customer) 

A02E061234B0 300100170000104 0044 

镀/涂层方式 
(Plating/Coating fashions) 

□有铅喷锡(HAL)      □沉金(Immersion Gold)  □镀金(Plating gold) 

□镀锡 (Plating Tin) □OSP      □无铅喷锡(Lead free HAL)  

□环保产品(GP Product)（Meet Rohs standard）） 

试验设备 

(Test Instrument) 

锡炉( Tin Oven) 

温度(Temperature) 288℃±5℃ 时间(Time) （10 秒±1 秒）× 3 次 

检查内容(Contents) 检查结果(Results) 

1．基材状况 Status of  CCL ACC 

2．爆孔 Hole Breaken ACC 

3．铜皮起泡 Copper-cold blister ACC 

4．焊盘剥离（脱落）Pad peeling(off) ACC 

5．阻焊起泡 Solder mask blister ACC 

6．字符脱落 Character off ACC 

7．翘曲度 Warp-twist ACC 

备注(Remark) 

结论 

(Result) 

经浸锡后板面目检上锡饱满、无爆孔、无阻焊、字符脱落现象。 

              □ACC               □REJ           □UAI 

检查员 Inspected by ：江苑媚                            日期Date：2020-07-31

审  核 Checked by ：李大雄                            日期Date：2020-07-31

 



PCB 测试报告 

客户 

名称：0044 
测试料号: 300100170000104 

接收 

总数:300PCS 

测试 

时间：2020.07.31 
首测□          返测□ 

文件 

制作：邓育   

测试 

电压：250V 

备注： 

导通 

电阻：100ohm 

绝缘 

电阻：20M 

测 试 结 果  

总测 

数量：300PCS 
工作板板面测试点数：

合格 

板数：300PCS 

问题 

板数：0PCS 

不良品原因： 

备      注： 

测试操作人：邓育                                             报告人：邓育 

       

   

客户签收：  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 




